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Abstract (en)

[origin: US4475205A] An electroslag remelting furnace includes a liquid-cooled, open-ended mold supported by a bottom plate of high electric
conductivity, for instance, formed of copper, which closes the mold at one of its ends. The mold has a plane of symmetry which contains a mold axis.
At least one conductor connects at least one terminal located at the bottom plate to a source of electric current. Furthermore, the mold has a normal
plane extending normally with respect to the symmetry plane which contains the mold axis. The electric conductor extends from a marginal zone on
one side of the bottom plate to the terminal on the other side of the bottom plate beyond the normal plane.

Abstract (de)

Beim Elektroschlacke-Umschmelzen von Legierungen, insbesondere von Stahl, ist die Anordnung des elektrischen Anschlusses zur Bodenplatte von
groBer Bedeutung. Besonders gute Ergebnisse beim Elektroschlacke-Umschmelzen kénnen dann erreicht werden, wenn eine Vorrichtung verwendet
wird, die mit einer Bodenplatte hoher elekirischer Leitféhigkeit (2), welche den sich aufbauenden Block (4) tragt, ausgestattet ist und mit zumindest
einer zentrisch in einer flissigkeitsgekihlten Kokille (1) angeordneten Abschmelzelektrode (7) mit zumindest einem elektrischen Anschluf3 einer
Stromquelle (8) an die Bodenplatte (2), wobei der Anschluf3 (9) auBerhalb der Kokillenachse (11) angeordnet ist und im wesentlichen symmetrisch
bezogen auf eine Symmetrieebane liegt, in der die Kokillenachse (1) liegt, und daf3 der elektrischen Leiter (10) welcher die Stromquelle (8) mit

der Bodenplatte (2) verbindet, von einem Randbereich der Bodenplatte (2) bis Gber eine Normalebene auf die Symmetrieebene geflhrt ist welche
Normalebene im Bereich der Kokillenachse (11) liegt.
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